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Abstract (en)
In order to produce an integrated component comprising an integrated metal-insulator-metal capacitor (7), a dielectric intermediate layer (11) and an
upper electrode (12) are firstly deposited on a copper lower electrode (6) in such a manner that they cover the entire surface. The metal-insulator-
metal capacitor (7) is subsequently structured with etch stop in the dielectric intermediate layer (11). The results in preventing short circuits between
the upper electrode (12) and the lower electrode (6).

Abstract (de)
Zur Herstellung eines integrierten Bauelements mit integrierten Metall-Isolator-Metall-Kondensators (7) wird zunächst auf eine untere Elektrode
(6) aus Kupfer eine dielektrische Zwischenschicht (11) und eine obere Elektrode (12) ganzflächig abgeschieden. Anschließend erfolgt die
Strukturierung des Metall-Isolator-Metall-Kondensators (7) mit Ätzstop in der dielektrischen Zwischenschicht (11). Dadurch werden Kurzschlüsse
zwischen der oberen Elektrode (12) und der unteren Elektrode (6) vermieden. <IMAGE>
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